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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 

证券代码：123115 证券简称：捷捷转债 

 
江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2023-001 

 
 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研 □分析师会议 

□媒体采访 □业绩说明会 

□新闻发布会 □路演活动 

□现场参观 

☑其他（电话会议） 

参与单位名称及 

人员姓名 

开源证券—刘翔、盛晓君 

人保养老—汤祺 

汇丰晋信—李凡 

聚隆投资—朱韶京 

长城基金—唐然 

泰康资产—周妍 

南方基金—吴凡 

致和资管—张创 

UBS—Elvin、Jimmy、陈思语 

万家基金—周实 

杭州富贤—方嘉豪 

淡水泉—董轶 

长城财富—姜悦、杨海达 

华泰证券—刘溢 

会议时间 2023 年 4 月 20日 15：00—16：00（开源证券） 

地点 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室 

上市公司接待人

员姓名 

公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生，公司董秘办主任、证

券事务代表：沈志鹏先生，公司证券事务与投资者关系管理专

员：秦境凤女士、虞晶晶女士 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况

和2022年度营收情况。 

各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。 

公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产

和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核

心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率

半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器

件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）
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半导体器件制造商和品牌运营商。 

公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸

管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、

ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和

芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管

等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、

IGBT器件及组件、碳化硅器件等。 

公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整

合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制

造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为

一体。公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部

分产品委外流片相结合的业务模式，目前，芯片（8英寸、12英

寸）部分为委外流片，部分器件封测代工。 

2022年度报告期内，经营业绩如下：公司实现营业收入

182,351.06万元，较上年同期增长2.86%，其中主营业务收入为

180,221.18万元，较上年同期增长3.09%；营业利润37,272.75

万元，同比减少34.66%；利润总额37,197.05万元，同比减少

34.65%；净利润35,548.94万元，同比减少27.82%；归属于上市

公司股东的净利润35,945.43万元，去年同期49,705.69万元，

同比减少27.68%。基本每股收益0.49元，同比减少27.94%。 

报告期末，公司总资产为762,482.45万元，同比增长

33.15%；股本为73,662.07万元；所有者权益为423,201.74万

元，同比增长7.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为

357,969.91万元，同比增长9.50%。 

二、主要交流问题 

1、公司2022年度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况怎么

样？ 

答：公司2022年度，晶闸管（芯片+器件）营业收入为4.05

亿元，占公司2022年度主营业务收入的22.47%，毛利率为

44.12%；防护器件（芯片+器件）营业收入为5.95亿元，占公司
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2022年度主营业务收入的33.03%，毛利率为45.83%；MOSFET

（芯片+器件）营业收入为8.02亿元，占公司2022年度主营业务

收入的44.5%，毛利率为32.99%。  

2、公司2022年第四季度较第三季度营收情况环比怎么

样？ 

答：在客户端的支持与关心下，在全体员工的共同努力

下，公司2022年第四季度业绩较第三季度环比均有所增加。其

中，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入为1.2亿元，占公司

2022年第四季度主营业务收入的22.04%，较第三季度环比增加

27.63%；防护器件（芯片+器件）营业收入为1.63亿元，占公司

2022年第四季度主营业务收入的29.96%，较第三季度环比增加

8.69%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为2.61亿元，占公司

2022年第四季度主营业务收入的48.00%，较第三季度环比增加

35.34%。 

3、请问公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”？ 

答：公司“高端功率半导体器件产业化项目”建设用地位

于南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号，南通“高端功率半

导体器件产业化项目”（一期）基础设施及配套等建设已基本

完成，二期部分设备也正在逐步投入。目前该项目自2022年9月

下旬起进入试生产阶段，试生产的产品良率符合预期，基本保

持在95%以上。公司结合市场情况，目前该项目每月出片量为

2.5W片左右，一期项目达产后出片量约为5W片/月，加上二期项

目总出片量约7.5W片/月。目前该项目处在爬坡期，预计在Q3产

能利用率（出片量）达到盈亏平衡。该项目将有助于推动高端

功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解

MOSFET产能紧张的问题等，将进一步提升公司市场竞争力、综

合实力与治理能力，完善公司核心“功率半导体器件IDM”供应

链的战略布局。 

4、请问公司在南通的半导体6英寸项目目前进展怎么样？ 

答：公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目
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由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建，位于南通苏锡通

科技产业园井冈山6号（捷捷半导体现有地块）。该项目计划采

用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，继续服务

于公司晶闸管及二极管等业务。该项目主要是扩大现有防护器

件的产能，由于产品的更新迭代，将来公司还会做一些更高端

的二极管，以及IGBT小信号的模块。该项目资金来源为捷捷半

导体有限公司自有资金，总投资5.1亿元人民币。目前，该项目

尚在建设中，计划上半年完成项目建设，计划在Q3完成产线试

生产，达产后预计可形成6英寸晶圆100万片/年及100亿只/年功

率半导体封测器件的产业化能力。 

5、公司可转债募投项目预计何时投产？预计每年能够完

成多少产能的封测？ 

答：功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规

级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到

年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功

率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品

以及60kkWCSP电源器件产品的生产能力。项目达产后预计形成

20亿的销售规模。目前项目进展：厂房已封顶，其他基础建设

及配套建设正在建设中。 

6、请问公司在无锡新成立的IGBT团队目前进展如何？ 

答：公司控股子公司江苏易矽科技有限公司于2021年12月

注册成立，注册资金2000万元，坐落于江苏省无锡市滨湖区国

家集成电路设计中心。公司秉持“天下难事，必作于易；天下

大事，必作于细”的宗旨，致力于硅基IGBT及宽禁带等新型功

率器件的设计研发，助力功率芯片国产化。江苏易矽科技有限

公司由无锡芯路、捷捷微电及天津环鑫三方共同发起创建，公

司股权结构分别为无锡芯路：20%；天津环鑫：35%；捷捷微电

（控股）：45%。在2022年江苏易矽投资人变更为：捷捷微电出

资人民币900万元，占易矽科技注册资本的45%；无锡芯路出资

人民币200万元，占易矽科技注册资本的10%；陈宏出资人民币
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200万元，占易矽科技注册资本的10%；TCL环鑫半导体（天津）

有限公司出资人民币700万元，占易矽科技注册资本的35%。该

团队正按计划开展工作，产品小批量从消费类进场，由于高端

产品认证周期长，后期会逐步延伸到光伏和汽车电子等高端领

域，目前进展一切顺利，今年将会产生一定的销售。 

7、公司目前MOSFET的业务模式是什么？ 

答：公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和

部分产品的委外流片相结合的业务模式。公司部分产品的芯片

委托芯片代工厂进行芯片制造，由于产能紧张，芯片一部分用

于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除部分

产品的芯片制造由代工厂代工生产外，公司MOSFET产品与晶闸

管和防护器件产品生产模式一致。 

8、贵司下游领域代表性的客户有哪些，未来重点的发展

方向是什么？ 

答：公司的下游客户分布十分广泛，客户众多。按照产品

的应用领域的不同，大致分为这几个类别：白色家电、小家

电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电

子、光伏、电动工具和摩配等。公司下游客户多并分散，应用

领域宽泛。目前下游客户情况：低压电器领域主要有正泰、德

力西等；家用电器领域主要有海信、美的等；防护应用领域主

要有海康、大华股份、飞利浦照明、威胜集团等；电动工具领

域主要有得伟、天宁等；无功补偿、电子电力模块以及摩配领

域也有众多优质客户。未来公司将重点拓展三大市场：汽车电

子、电源类及工业类。在汽车电子领域：主要为各类马达驱

动，汽车照明，汽车无线充，汽车锂电池管理等；电源类领

域，主要为太阳能光伏，储能，充电桩，及重点大客户功率器

件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动，锂电池管

理，逆变器，压缩机等。 

9、公司2022年报显示研发费用依然增长较大，请问公司

未来研发费用在什么水平？ 
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答：最近几年公司的研发费用保持在总销售额的5%-7%，随

着公司销售规模的提升和产品的不断丰富及换代升级等，立项

的研发项目不断增加。公司持续增加研发投入，MOSFET收入占

比提升显著，公司持续加强VDMOS、SJMOS以及SGTMOS、先进

TVS、先进整流器件等产品的研发工作。报告期末公司研发费用

21,294.40万元，较上年同期增加61.80%，占2022年营业收入的

11.68%（其中市场因素主要是消费类电子等影响本指标占比偏

高等）。未来，公司每年的研发费用保持在总销售额的6%－9%

区间，确保研发投入成果转化率达成50%以上及研发投入成果转

化占营收比继续保持在20%以上。 

10、请问公司毛利率下降的主要原因是什么？ 

答：公司一直保持着较高的毛利率，2022年报显示毛利率

下降的主要原因是消费类市场较疲软，在目前的大环境影响下

公司晶闸管等存量业务承受一定的压力，公司晶闸管的产线未

能打满，单位成本上升、收入和利润同比均下滑等所致。根据

2022年芯谋研究的报告数据显示，在2022年全球各功率分立器

件的营收及市场占比中，全球晶闸管市场份额仅占2.5%，

MOSFET市场占比仍然位居第一，占比40.7%。因此，公司在稳定

现有存量业务的同时，持续研发投入逆势扩产，公司MOSFET业

绩稳步提高。 

由于受国内外经济因素等影响，目前，功率半导体处在产

业周期的较低区间，公司将继续深耕于功率半导体产业，紧紧

围绕符合产业发展趋势IDM建模，加强公司治理与管理并重机

制，稳健推进项目建设，积极推进团队建设，为公司产品矩阵

和持续成长等蓄物、蓄力、蓄势，包括功率半导体器件赋能

等。公司对高端功率半导体的进口替代及公司未来业绩持续稳

步上升是有信心的。 

附件清单（如有） 无 

日期 2023-4-24 

 


